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No

1 1 (2.6MP><11mm) ><4
2 IC 1 PLQPO176KB-A
3 IC 1 PLQPO176KB-A
MCU
4 (M2..0x10mm) 4
5 (M2.0x6mm) 4 MCU
6 3
7 1
8 1 ROE572860CFK00




No.

1 10 35
-10 35
2 35 80%RH (
35 80%RH (
3 2.45m/s?
4.9m/s?
14.7m/s?
4




3.1

AD0O0O

ooo00oOodooooodooooooooooooooooooooooooooooonn
oooooooo0ooooOooooooiicooooboooooooooooooooooan

oooo00oodooooodoooooooooooooooooooooooooooooooon
ooooooooooooooooooooooon

3.1.1 IC

PLQPO176KB-A I1C
IC

3.1.2 IC

PLQPO176KB-A IC




3.1.3 IC

0.054N m

PLQPO176KB-A IC
M2.0x10mm
IC

%< (M2. 0 x 10mm)

R— FAARED
(=%
ICY 4w b+

1—FLRTFL —> . ¥ FRILT o BRRHE
S L0, NQPACK176SD)




3.2

ADO0O

1. OO0O0000O0O0OO0000O0O00000O0O000000000000000000000
oooo00ooooooooooooooooiicoooooooooooooooooooooonn
oooo0o0oodoooooooooooooooooooooooooooooonoo
ooo00ooo0oo0oooooooooooooooonoooon

2. O000O0O0OO0O0O0O0O0O0O0OO0000O0O000000O0O00000O0O00000000
oooo00oodooooooooooooooooooooooooooooooooon
ooooo0oooooooooooooon

@
@
®

/ INFyTazy b

ARG AFN—

INFyT .
o=y Ay R— FARGEERME
AR RFUN— | ARG EFUIN—

User |/F Connector 1

(CN4) UK

User |/F Connector 2

(CN5) UoN2

\
R— FAIKER




3.3

PLQPO176KB-A IC NQPACK176SD
MCU
- 27.10 min
< 23. 10 max
- 0.50 x 43 = 21.50 +0.30
0.50 +0. 05 0.25 +0.05
»Lr -
| ‘7777
| ‘
| 7777‘7777
|
= ‘4 ‘100i0.2>‘ ¥
I I I
\ ‘ \ ]
| | -- \ S| o
- @ | @ o 2
+ IS +I
‘ ‘ < ! w
] = | S
77774777777\777777777777 1
\ \ ‘ \ \ 2
\ \ | \ \ N
| | v | | S
\ \ - \ \ o
61.0 |
GEROAN R
2.00 +0.10 |
|
|
e
THEAE
RNE
+0.05
+0.10
+0.15
+0. 20
+0. 30
BA{SL :mm




3.4

110.0

|

90.0

90.0

L |« A R

HENRR FL—R1=w b

125.0 ‘

125.0 ‘

1EV&RER

AR—H

BART : mm

AZE 0.5 mm



3.5

ooooooooooooo

ooooooooon goooDoooooooooooag
AN
<
i3 Q
© n
wn
A ~
3 g
S
' &
Icoonoo
HEpoeeonn ogoooooooooooon
oooooooo NQPACK176SD0
\ 245 /
-
D fan
A Ay 7
o
1
o
™
Y
A
g \
> 1000
™
L Tan Pany
\uvj A
Oddmm
gdOd+£ 1.0mm
ogodo
( )



gobooobooooooo

gooooooood .

AN * Y
L] \ :}—‘
8 - . —
L o
()]
0 i b i s o T ) o
o | SR : .
s 1
245 \
375 30.0 o715
o[- - -
Ico000
0oO0000o000o00o0oon
e oooooooo NQPACK176SD0]

|
(
\
A\

AN

—
]

[
_—

o
~
o
™
| PN A
) D
O000mm
000+ 1.0 mm
oooo
( )

10



ooboooooooo

© A
q N
o
/ / —7L
///// Icoooo
00000000000000
0000066.000 00000000 NQPACK176SD0]

\\ 24.5 24.5 . /
U J

A\

/N

\\\\\1DDD

39.19

mn
N\
m
N\

000mm
000+ 1.0 mm

oooo

11



MCU IC

0.054N m
IC

MCU IC MCU
M2 .0x6mm IC

2TM2.0 X 6 mm

-t— VT Y
(RRILTyIHARHR
NQPACK176SD)

MCU

12




(1) SH-2A SH-2 E200F ROEO200F1EMUO0J  ROE572800EMU00J
) MCU
ROE0200FLEMU00J
@)
CLOCK
)
EXTAL 115
XTAL 113 EXTAL
SH7280 4

100 kQ
HCUO4 HCUOA  HCUD4 o o Cooor
{>° {>° {>° MWA—O0 qpopnooo

270 Q

HCU04

EXTAL XTAL

goooooooo

13



@
@

®

4

®)

Vcc

SH7280 E200F

14

MCU

(ROE572800VKK00)

7** YCC DOWN”



SH7286% )L—7 PLQPO176KB-AR 1—#L AT L8 TT—AK—K
ERiRULVEREAE

ooooo 20080 10 900Rev.1.00

gooogo gooobooooboboobobd
g1o00-0004 00 0000000ODO 2-6-2

goooo oooobooooboboboonog
gbooobobooobooboboobgooobobooo
goooboood

© 2008. Renesas Technology Corp., All rights reserved. Printed in Japan.



KA ILRXYR 75./09

EEMIES T 100-0004 RREAFHREARXKFE2-6-2 AKEIL

LENESAS

BEESBAEED

B LML RERFE http://www.renesas.com
X #t T100-0004  FHREARKFE2-6-2(BAREL) (03) 5201-5350
B R ® X # T190-0023  I7JIITHLEIEET2-2-23 (BZEBEIL) (042) 524-8701
B it 53 #t T980-0013  UATHEERMERMRL-1-20 (ERRER Y LT7) (022) 221-1351
W b EF X JF T9708026 UWhEMEFHEEII20EFMS LT (0246) 22-3222
* 17 x IE T312-0034  U=bEMTIEAS32-2 (B YR T LTS5 HHH) (029) 271-9411
E3ll R b2 [§  T950-0087  #RWEAEL-4-2 FRZHMELEL) (025) 241-4361
LN X 53 #t  T390-0815  HAAMEEZL-2-11 (BHMEIL) (0263) 33-6622
th B b3 #t T460-0008 AEHETHRHR4-2-29 (BEHEL/NMETLA R) (052) 249-3330
3] [ii] 52 #t T541-0044  KRAHREKRATL1-1 (BFARBEGARHEREL) (06) 6233-9500
it fzE x #t T920-0031  #RWLAM3-1-1 (RR/IS—V ENL) (076) 233-5980
5 Hx 52 IE T680-0822  BEMSHI2-251 (AA£RSIERATEIL) (0857) 21-1915
A g b2 JE  T730-0036 [EETHRIZES-25 (LERETELT 12 Y) (082) 244-2570
N I b2 #t T812-0011  fEETEZRELEE2-17-1 HETLRAT—) (092) 481-7695

BEMNAEHEEELTEND

— s
-]

0O00D000000000000000000000000000O0000000000000O0DOOO0O000000000O0OO00

REFEAESE,

WERSBAERO . aV4Y 24 E-Mail: csc@renesas.com

Colophon 8.0






SH7286 Z)L—7 PLQP0176KB-A H
A—YIRF LAV I TT—AR—K
ROE572860CFKO0 HY#&U\EHERE

LENESANS

IWRXBRAIVIMOZIAM%A 1t
AR R EHPRXTEE1753 T211-8668 RJJ10J2110-0100



	表紙
	本資料ご利用に際しての留意事項
	重要事項
	安全事項
	目次
	1. 構成品�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	2. 使用環境条件����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3. 接続方法������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.1 ユーザシステムへの接続����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.1.1 ICソケットの実装����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.1.2 ICソケットへの装着���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.1.3 ICソケットへのネジ止め�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	3.2 エバチップユニットへの接続��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.3 ユーザシステムの推奨マウントパッド（フットプリント）寸法�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.4 外部バストレースユニット、エミュレーションメモリユニット、エバチップユニット、およびボード本体部の寸法������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	3.5 ユーザシステムインタフェースボード接続時の寸法����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

	4. MCUをICソケットに実装する場合�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	5. 動作確認������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	6. 注意事項������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	奥付

